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管理体系认证证书 

证书号码: 

192538-2015-AIS-RGC-UKAS 
首次签发日期: 

2016年02月 15日 

有效期限: 

2025年02月 16日 – 2028年02月 15日 

 

 

兹证明 

江苏长电科技股份有限公司 

 
中国江苏省江阴市澄江镇长山路 78 号 

此证书多场所信息见附页 

 
 

信息安全管理体系符合： 

ISO/IEC 27001:2022标准 

 

 

此证书对下列范围有效: 

半导体元件封装的设计和半导体元件的制造，半导体芯片凸块封装/

背面金属化封装/3D封装及晶圆测试制造及相关的信息系统、基础架

构和人员的信息安全管理。与版本2的ISMS适用性声明相一致 
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证书附页  

江苏长电科技股份有限公司 

 
经认证地点如下: 

场所名称 场所地址 认证范围 

江苏长电科技股份有限

公司 

中国江苏省江阴市滨江中路 275 号 半导体元件封装的设计和半

导体元件的制造，及相关的

信息系统、基础架构和人员

的信息安全管理。与版本 2

的 ISMS 适用性声明相一致 

江苏长电科技股份有限

公司 

中国江苏省江阴市澄江镇长山路 78 号 半导体元件封装的设计和半

导体元件的制造，及相关的

信息系统、基础架构和人员

的信息安全管理。与版本 2

的 ISMS 适用性声明相一致 

长电科技（滁州）有限公

司 

中国安徽省滁州市世纪大道 999 号 半导体元件封装的设计和半

导体元件的制造，及相关的

信息系统、基础架构和人员

的信息安全管理。与版本 2

的 ISMS 适用性声明相一致 

长电科技（宿迁）有限公

司 

中国江苏省宿迁市苏宿工业园区普陀山

大道 5 号 

半导体元件封装的设计和半

导体元件的制造，及相关的

信息系统、基础架构和人员

的信息安全管理。与版本 2

的 ISMS 适用性声明相一致 

星科金朋半导体（江阴）

有限公司 

中国江苏省江阴市澄江镇长山路 78 号 半导体元件封装的设计和半

导体元件的制造，及相关的

信息系统、基础架构和人员

的信息安全管理。与版本 2

的 ISMS 适用性声明相一致 
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星科金朋半导体（江阴）

有限公司 

中国江苏省江阴市东安路 1 号 半导体元件封装的设计和半

导体元件的制造，及相关的

信息系统、基础架构和人员

的信息安全管理。与版本 2

的 ISMS 适用性声明相一致 

江阴长电先进封装有限

公司 

中国江苏省江阴市澄江镇长山路 78 号 半导体芯片凸块封装/背面

金属化封装/3D 封装及晶圆

测试制造、及相关的信息系

统、基础架构和人员的信息

安全管理。与版本 2 的 ISMS

适用性声明相一致 
 


